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		Samtec 推出节省 PCB 空间的双功能 AcceleRate® mP 连接器
美国印第安纳州纽奥尔巴尼—2026 年 11 月 3 日 — 连接器行业服务领导者 Samtec, Inc. 宣布推出堆叠高度为 10 mm、兼具信号引脚与电源刀片触点的 AcceleRate® mP(UDM6, UDF6)组合式连接器。数控讯号与高功率的双重功能消除了对额外连接器的需求，在不牺牲功能的情况下减少了整体 印刷电路板(PCB)的占用空间，使AcceleRate® mP 连接器适用于任何需要在小巧占用空间内灵活布置信号与电源线路的应用，包括数据通信、5G/6G 无线网络、工业自动化与机器人、军事与航空航天，以及仪器仪表等领域。
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为减少连接器内部的拥挤并实现均匀散热，电源刀片触点沿连接器本体的长度方向为平行排列。与业界常见的电源系统相比，这种刀片布局旋转了 90°，从而能够优化散热表现，同时达到高达每个刀片 15 A 的载流能力，以及 200 VAC 或 283 VDC 的额定电压。
连接器高密度阵列侧采用开放式引脚场设计，支持 64 Gbps PAM4（32 Gbps NRZ）传输，并提供更灵活的布线方式。这意味设计人员可根据具体应用需求，通过专门的引脚配置，同时布设单端信号、差分对信号及较低速率的电源线路。设计人员还可策略性地配置接地路径，以降低串扰并控制阻抗。
为进一步提升设计灵活性，产品提供多种引脚与电源刀片配置，并支持 5 mm 和 10 mm 两种堆叠高度。开放式引脚场设计采用六排网格布局，可提供总计 60、120、180 或 240 个引脚；同时提供 4、6、8 或 10 个的高功率刀片配置选项。
严苛环境测试(Severe Environment Testing，简称SET)是 Samtec 推出的一项测试计划，旨在以超越业界常见标准与规范的要求进行产品测试，确保产品能够胜任严苛、恶劣的环境。通过 SET 认证的产品适用于 D 级任务，可为低轨(LEO)卫星、小型卫星、立方体卫星及其他太空探索应用提供高可靠性、快速交付且具成本效益的解决方案。AcceleRate mP(UDM6、UDF6)连接器皆已通过 SET 认证。
如需查看技术资料、下载 3D 模型或下单购买，请访问samtec.com/acceleratemp。如需开放式引脚场设计信号与电源线路布置方面协助，请联系 Samtec 信号完整性团队(Signal Integrity Group)：SIG@samtec.com.  
关于Samtec, Inc. 
Samtec 是一家年营收达 10 亿美元的全球电子互连解决方案制造商，提供广泛的产品，包括高速板对板互连、高速电缆、中板和面板光学器件、精密射频、灵活堆叠以及微型／坚固型元件和电缆。Samtec 在全球拥有 40 多个据点，产品销往超过 125 个国家，其全球布局使其能够提供无与伦比的客户服务。Samtec 为数据通信、电信、计算机、半导体、医疗、工业、汽车及仪器仪表等行业提供新一代高质量互连解决方案。更多信息请访问www.samtec.com. 
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